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二、内容简介
　　2008年我国TD-SCDMA终端芯片行业工业总产值达到了56.8亿元，同比减少了11.1%。2009年1-8月，我国TD-SCDMA终端芯片行业工业总产值达到了52.9亿元，同比增长了19.8%。
　　截至2009年12月底，TD-SCDMA终端总数已经达到266款，其中手机80款、数据卡65款、上网本58款、家庭网关25款、无线座机34款、阅读器4款。月均发展用户数比商用前增长近14倍，目前TD-SCDMA客户数已突破500万户。
　　中国移动于4月初推出了“三不”（不换号、不换卡、不登记）政策，到6月底，中国移动的3G活跃用户达到了近100万。今年第三季度末和第四季度，TD发展真正进入快速增长期，据中 国移动公布的月度运营数据显示，截至9月底，活跃TD用户数达到了165万，而11月底，这一数字达到近300万。
　　此外，中国移动的移动应用商场目前注册用户96万人，注册企业1600家，注册个人开发者2.9万人，软件下载总数202万次。
　　目前，标志着TD-SCDMA产业化水平的终端芯片开发取得了重大进展，在众多厂家的共同努力下TD-SCDMA终端芯片群体突破局面已经形成，这加大了TD-SCDMA商用终端的产业化进程，越来越多的国内外企业，又加入了TD-SCDMA研发和产业化，TD-SCDMA系统芯片终端等设备逐步成熟，产业配套环境逐步完善，产业链和产业群体不断健全和壮大。
　　本研究咨询报告主要根据国家统计局、工商局、税务局、海关总署、国务院发展研究中心、发改委、商务部、国家信息中心、各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料撰写，本报告是相关企业、相关研究单位及银行政府等准确、全面、迅速了解目前该行业发展动向、把握企业战略发展定位方向不可或缺的专业性报告。

第一章 TD-SCDMA终端芯片行业发展概述
　　第一节 TD-SCDMA终端芯片行业发展环境分析
　　　　一、2009年我国宏观经济运行情况
　　　　二、2009年我国宏观经济发展趋势
　　　　三、2009年TD-SCDMA终端芯片行业相关政策及影响
　　第二节 TD-SCDMA终端芯片行业基本特征
　　　　一、行业界定及主要产品
　　　　二、在国民经济中的地位
　　　　三、TD-SCDMA终端芯片行业特性分析
　　　　四、TD-SCDMA终端芯片行业发展历程
　　　　五、国内市场的重要动态
　　第三节 TD-SCDMA终端芯片行业产业链分析
　　　　一、产业链模型介绍
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片产业链模型分析

第二章 金融危机下TD-SCDMA终端芯片行业宏观经济环境分析
　　第一节 2008-2010年全球经济环境分析
　　　　一、2008年全球经济运行概况
　　　　二、2009-2010年全球经济形势预测
　　第二节 金融危机对全球经济的影响
　　　　一、国际金融危机发展趋势及其国际影响
　　　　二、对各国实体经济的影响
　　第三节 金融危机对中国经济的影响
　　　　一、金融危机对中国实体经济的影响
　　　　二、金融危机影响下的主要行业
　　　　三、中国宏观经济政策变动及趋势
　　第四节 2008-2010年中国宏观经济环境分析
　　　　一、2009年中国宏观经济运行概况
　　　　二、2009-2010年中国宏观经济趋势预测

第三章 国际TD-SCDMA终端芯片产品市场现状及发展态势
　　第一节 国际TD-SCDMA终端芯片市场现状分析
　　第二节 主要国家及地区发展现状
　　第三节 国际及主要国家发展趋势
　　第四节 国际TD-SCDMA终端芯片行业未来需求状态

第四章 2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片行业发展形势分析
　　第一节 TD-SCDMA终端芯片行业发展概况
　　　　一、TD-SCDMA终端芯片行业发展特点分析
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片行业投资现状分析
　　　　三、TD-SCDMA终端芯片行业总产值分析
　　　　四、TD-SCDMA终端芯片行业技术发展分析
　　第二节 2009-2009年TD-SCDMA终端芯片行业市场情况分析
　　　　一、TD-SCDMA终端芯片行业市场发展分析
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片市场存在的问题
　　　　三、TD-SCDMA终端芯片市场规模分析
　　第三节 2009-2009年TD-SCDMA终端芯片产销状况分析
　　　　一、TD-SCDMA终端芯片产量分析
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片产能分析
　　　　三、TD-SCDMA终端芯片市场需求状况分析
　　第四节 产品发展趋势预测
　　　　一、产品发展新动态
　　　　二、技术新动态
　　　　三、产品发展趋势预测

第五章 中国TD-SCDMA终端芯片行业经济运行分析
　　第一节 2009年TD-SCDMA终端芯片行业运行情况分析
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片行业经济指标分析
　　第二节 2009年TD-SCDMA终端芯片行业产量分析
　　　　一、2009年我国TD-SCDMA终端芯片产量分析
　　　　二、2009年我国TD-SCDMA终端芯片材料产量分析
　　第三节 2009年TD-SCDMA终端芯片行业进出口分析
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片行业进口总量及价格
　　　　二、2009年TD-SCDMA终端芯片行业出口总量及价格
　　　　三、2009年TD-SCDMA终端芯片行业进口数据统计
　　　　四、2009年TD-SCDMA终端芯片行业出口数据统计
　　　　五、2009年TD-SCDMA终端芯片进口态势展望
　　　　六、2009年TD-SCDMA终端芯片出口态势展望

第六章 2009年中国TD-SCDMA终端芯片企业管理与影响策略分析
　　第一节 2008年中国TD-SCDMA终端芯片企业经营管理分析
　　　　一、大型TD-SCDMA终端芯片企业集团发展的问题及策略
　　　　二、中国TD-SCDMA终端芯片企业成本管理问题及策略
　　　　三、中国TD-SCDMA终端芯片企业纵向一体化战略探究
　　　　四、中国TD-SCDMA终端芯片企业循环经济发展模式剖析
　　第二节 2008年中国TD-SCDMA终端芯片企业营销策略分析
　　　　一、应建立适应市场法则的TD-SCDMA终端芯片营销体系
　　　　二、营销环境分析方法及在TD-SCDMA终端芯片企业中的应用
　　　　三、解析TD-SCDMA终端芯片企业营销的非价格竞争策略
　　　　四、亟需注意TD-SCDMA终端芯片营销中的风险防范问题
　　　　五、TD-SCDMA终端芯片行业企业营销管理问题的探究
　　第三节 2008年提高TD-SCDMA终端芯片企业竞争力的策略
　　　　一、提高中国TD-SCDMA终端芯片企业核心竞争力的对策
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片国企提升竞争力的三大方向
　　　　三、影响TD-SCDMA终端芯片企业核心竞争力的因素及提升途径
　　　　四、战略联盟能解决国有大型TD-SCDMA终端芯片企业竞争优势的不足

第七章 金融危机对TD-SCDMA终端芯片行业竞争的影响分析
　　第一节 TD-SCDMA终端芯片行业竞争结构分析
　　　　一、现有企业间竞争
　　　　二、潜在进入者分析
　　　　三、替代品威胁分析
　　　　四、供应商议价能力
　　　　五、客户议价能力
　　第二节 TD-SCDMA终端芯片行业国际竞争力比较
　　　　一、生产要素
　　　　二、需求条件
　　　　三、支援与相关产业
　　　　四、企业战略、结构与竞争状态
　　　　五、政府的作用
　　第三节 TD-SCDMA终端芯片行业历史竞争格局概况
　　　　一、TD-SCDMA终端芯片行业集中度分析
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片行业竞争程度分析
　　第四节 TD-SCDMA终端芯片行业竞争状况分析
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片行业竞争分析
　　　　二、2009年全球TD-SCDMA终端芯片市场竞争分析
　　　　三、2009年我国TD-SCDMA终端芯片市场竞争分析
　　　　四、2009年我国TD-SCDMA终端芯片市场竞争格局
　　　　五、2009-2012年我国TD-SCDMA终端芯片市场竞争格局
　　第五节 TD-SCDMA终端芯片市场集中度分析
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片市场集中度分析
　　　　二、2009年TD-SCDMA终端芯片品牌集中度分析
　　　　三、2009年TD-SCDMA终端芯片企业集中度分析
　　　　四、2009年TD-SCDMA终端芯片区域集中度分析
　　　　五、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片区域集中度分析
　　第六节 TD-SCDMA终端芯片行业企业竞争策略分析
　　　　一、金融危机对行业竞争格局的影响
　　　　二、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业竞争格局展望
　　　　三、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业竞争策略分析

第八章 行业重点企业分析
　　第一节 天碁
　　　　一、企业概况
　　　　二、2009年经营情况分析
　　　　三、2007-2009年财务分析
　　　　　　（一）企业偿债能力分析
　　　　　　（二）企业运营能力分析
　　　　　　（三）企业盈利能力分析
　　　　四、企业在危机中的优劣势分析
　　　　五、2009-2012年公司发展策略分析
　　第二节 展讯
　　　　一、企业概况
　　　　二、2009年经营情况分析
　　　　三、2007-2009年财务分析
　　　　　　（一）企业偿债能力分析
　　　　　　（二）企业运营能力分析
　　　　　　（三）企业盈利能力分析
　　　　四、企业在危机中的优劣势分析
　　　　五、2009-2012年公司发展策略分析
　　第三节 重邮信科
　　　　一、企业概况
　　　　二、2009年经营情况分析
　　　　三、2007-2009年财务分析
　　　　　　（一）企业偿债能力分析
　　　　　　（二）企业运营能力分析
　　　　　　（三）企业盈利能力分析
　　　　四、企业在危机中的优劣势分析
　　　　五、2009-2012年公司发展策略分析
　　第四节 大唐
　　　　一、企业概况
　　　　二、2009年经营情况分析
　　　　三、2007-2009年财务分析
　　　　　　（一）企业偿债能力分析
　　　　　　（二）企业运营能力分析
　　　　　　（三）企业盈利能力分析
　　　　四、企业在危机中的优劣势分析
　　　　五、2009-2012年公司发展策略分析
　　第五节 联芯科技有限公司
　　　　一、企业概况
　　　　二、2009年经营情况分析
　　　　三、2007-2009年财务分析
　　　　　　（一）企业偿债能力分析
　　　　　　（二）企业运营能力分析
　　　　　　（三）企业盈利能力分析
　　　　四、企业在危机中的优劣势分析
　　　　五、2009-2012年公司发展策略分析

第九章 TD-SCDMA终端芯片行业投资环境分析
　　第一节 经济发展环境分析
　　　　一、2009-2009年我国宏观经济运行情况
　　　　二、2009-2012年我国宏观经济形势分析
　　　　三、2009-2012年投资趋势及其影响预测
　　第二节 政策法规环境分析
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片产品行业政策环境
　　　　二、2009年国内宏观政策对其影响
　　　　三、2009年行业产业政策对其影响
　　第三节 社会发展环境分析
　　　　一、国内社会环境发展现状
　　　　二、2009年社会环境发展分析
　　　　三、2009-2012年社会环境对行业的影响分析

第十章 TD-SCDMA终端芯片产品发展趋势分析
　　第一节 2009年TD-SCDMA终端芯片产品产业发展趋势分析
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片产品技术趋势
　　　　二、2009年TD-SCDMA终端芯片产品价格趋势
　　第二节 2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品行业发展趋势分析
　　　　一、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品行业发展分析
　　　　二、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品行业技术开发方向
　　　　三、中国TD-SCDMA终端芯片产品行业“十一五”整体规划及预测
　　第三节 2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品行业前景展望分析
　　　　一、TD-SCDMA终端芯片产品行业市场格局及竞争趋势展望
　　　　二、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片产品行业经济效益分析
　　　　三、决定TD-SCDMA终端芯片产品企业市场竞争力的关键因素

第十一章 未来TD-SCDMA终端芯片行业发展预测
　　第一节 未来TD-SCDMA终端芯片需求与消费预测
　　　　一、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片产品消费预测
　　　　二、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片市场规模预测
　　　　三、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业总产值预测
　　　　四、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业销售收入预测
　　　　五、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业总资产预测
　　第二节 2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片行业供需预测
　　　　一、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片供给预测
　　　　二、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产量预测
　　　　三、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片需求预测
　　　　四、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片供需平衡预测
　　　　五、2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品价格预测
　　　　六、2009-2012年主要TD-SCDMA终端芯片产品进出口预测
　　第三节 影响TD-SCDMA终端芯片行业发展的主要因素
　　　　一、2009-2012年影响TD-SCDMA终端芯片行业运行的有利因素分析
　　　　二、2009-2012年影响TD-SCDMA终端芯片行业运行的稳定因素分析
　　　　三、2009-2012年影响TD-SCDMA终端芯片行业运行的不利因素分析
　　　　四、2009-2012年我国TD-SCDMA终端芯片行业发展面临的挑战分析
　　　　五、2009-2012年我国TD-SCDMA终端芯片行业发展面临的机遇分析
　　第四节 TD-SCDMA终端芯片行业投资风险及控制策略分析
　　　　一、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业市场风险及控制策略
　　　　二、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业政策风险及控制策略
　　　　三、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业经营风险及控制策略
　　　　四、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业技术风险及控制策略
　　　　五、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业同业竞争风险及控制策略测
　　　　六、2009-2012年TD-SCDMA终端芯片行业其他风险及控制策略

第十二章 TD-SCDMA终端芯片行业发展趋势与投资战略研究
　　第一节 对我国TD-SCDMA终端芯片产品品牌的战略思考
　　　　一、企业品牌的重要性
　　　　二、TD-SCDMA终端芯片产品实施品牌战略的意义
　　　　三、TD-SCDMA终端芯片产品企业品牌的现状分析
　　　　四、我国TD-SCDMA终端芯片产品企业的品牌战略
　　　　五、TD-SCDMA终端芯片产品品牌战略管理的策略
　　第二节 2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品企业战略分析
　　　　一、核心竞争力
　　　　二、市场机会分析
　　　　三、市场威胁分析
　　　　四、竞争地位分析
　　第三节 2009-2012年中国TD-SCDMA终端芯片产品企业盈利模式及品牌管理
　　　　一、企业盈利模型
　　　　二、持久竞争优势分析
　　　　三、行业发展规律竞争策略
　　　　四、供应链一体化战略
　　　　五、品牌管理战略
　　第四节 中智-林－2009-2012年TD-SCDMA终端芯片产品行业投资战略研究
　　　　一、2009年TD-SCDMA终端芯片行业投资战略
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